
Anfahrtsplan Einladung

StartUpForum Aargau
17. November 2016 in Brugg

DEPARTEMENT 
VOLKSWIRTSCHAFT UND INNERES 
Aargau Services Standortförderung

Wir empfehlen Ihnen die Anreise mit dem öffentlichen Verkehr. Die Veranstal-
tung ist zu Fuss ab Bahnhof Brugg in drei Minuten zu erreichen.

Kostenpflichtige Parkplätze stehen im Technopark-Gebäude und im Parking 
Neumarkt Brugg zur Verfügung.

© TECHNOPARK® Aargau



Datum:  Donnerstag, 17. November 2016

Zeit: 18.00 bis 21.00 Uhr

Ort: TECHNOPARK® Aargau, Badenerstrasse 13, Brugg

18.00 Uhr Begrüssung 
 Florian Gautschi, Aargau Services Standortförderung 
 Simon May, IFJ Institut für Jungunternehmen

18.10 Uhr Due Diligence 
 Patrick Griss, Executive Partner bei Zühlke Ventures AG

18.40 Uhr Mission Marke starten… 
 Tobias Gläser, Gründer & Geschäftsführer von  
 glaswerk Design GmbH – Digital Brand Consultants

19.10 Uhr Networking-Apéro

21.00 Uhr  Ende der Veranstaltung
Aargau Services  
Standortförderung

Florian Gautschi 
Projektleiter Standortmarketing

IFJ Institut für  
Jungunternehmen 

Simon May  
Mitglied der Geschäftsleitung

Due Diligence und Marke Programm

Eine realistische Einschätzung des eigenen Unternehmens und eine starke  Marke 
sind wichtig, um sich als Start-up richtig zu positionieren. Das StartUpForum 
Aargau präsentiert Ihnen zwei Spezialisten, die wissen worauf es ankommt, 
wenn es um die Risikoprüfung (Due Diligence) und die Markenbildung geht. 
Lassen Sie sich inspirieren und nehmen Sie wertvolle Tipps und Hinweise mit. 

Das StartUpForum Aargau wird organisiert von der Standortförderung Aargau 
Services und dem IFJ Institut für Jungunternehmen. Es findet in Kooperation mit 
dem TECHNOPARK® Aargau statt und ist auch dieses Jahr wieder Teil der Global 
Entrepreneurship Week.

Seien Sie unser Gast und nutzen Sie die vielseitigen Netzwerkmöglichkeiten. 
Besten Dank für Ihre definitive Anmeldung unter www.ifj.ch/ForumAG bis  
spätestens am 14. November 2016. Event-Hashtag #StartUpForumAG.

Wir freuen uns, Sie an diesem Anlass zu begrüssen.


